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Для восстановления несущей способности магистральных трубопроводов, 
широкое распространение получил метод ремонта с применением муфтовой 
металлической конструкции [1–3]. Параметры процесса заполнения подмуф-
тового пространства определяет качество всего муфтового ремонта и требуют 
точного контроля [4]. 

В работе рассмотрены вопросы практического применения ультразвуково-
го метода с использованием электромагнитно-акустические преобразователи 
ЭМАП для контроля процесса формирования подмуфтового слоя. 
Проведенный анализ возможности использования ультразвукового метода 
неразрушающего контроля качества заполнения подмуфтового пространства 
расплавленным металлом показал теоретическую возможность контроля за-
полнения подмуфтового пространства паяно-сварных муфт. 
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